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概要（Summary ）：

従来の microfabrication 技術による MEMS デバイ

スを柔軟な基板に“転写”することで、フレキシブル

なセンサシートやディスプレイシートを実現する。従

来多く研究がなされている有機材料を用いたフレキ

シブルデバイスに比べ、Si や半導体をベースとした

MEMS デバイスを用いるため性能や機能の点で優れ

る。

また、MEMS デバイスなどの機能部は硬く、無変

形であってもその他の基板部・配線部が柔軟で大変形

可であるという構成により、デバイス全体としては柔

軟性を有することが可能となる。

このようなデバイスを作製するために、EVG 社製

520、ズースマイクロテック社製 SB6E などの使用を

検討する。
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